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产品说明 

RFT1150 为新型的四通道、高精度恒流 LED 驱动

芯片。可藉由独立的外接电阻器分别调整四组高

精度恒流输出，分别供红、蓝、绿、白光使用。

每一个电流输出通道范围从 50mA ~ 350mA，电

流输出脚位的耐压均可达到 17V。同时 RFT1150

内建过温警示与过温保护功能，当芯片过热时，

会自动送出警示讯息，达到 180°C 再限流 50%，

确保芯片与灯具不受到高温埙坏。此外 RFT1150

亦内建 LED 开路侦测功能，当四组恒流输出所外

接的任一 LED 发生开路异常状况时，将自动送出

警示讯息。 

 

特点 

 操作电压：3.3 V ~ 5.0 V 

 恒流输出范围：50 mA ~ 350 mA 

 输出端耐压：17 V（可供多颗 LED 串接应用） 

 1MHz EN 输入频率 

 内建过温警示电路（140 °C） 

 内建过温保护电路（180 °C  启动限流 50%；     

120 °C 恢复原设定电流输出。） 

 内建 LED 开路侦测电路 

 高恒流输出精确度（一般值）：±5% 

 

应用 

室内与室外LED照明 

建筑、装饰、舞台灯光照明 

特殊应用LED灯光 

管脚描述 

 
 

Pin No. Pin Name  Description 

1  GND  接地端 

2  ALR  过温警示讯号回馈 

3  EN[R]  输出使能信号端[红] 

4  EN[G]  输出使能信号端[绿] 

5  EN[B]  输出使能信号端[蓝] 

6  EN[W]  输出使能信号端[白] 

7  REXT[R]  外接电阻器端[红] 

8  REXT[G]  外接电阻器端[绿] 

9  REXT[B]  外接电阻器端[蓝] 

10  RXET[W]  外接电阻器端[白] 

11  OUT[W]  电流输出端[白] 

12  OUT[B]  电流输出端[蓝] 

13  OUT[G]  电流输出端[绿] 

14  OUT[R]  电流输出端[红] 

15  DET  LED开路侦测讯号输出端
16  VDD  电源供应端(5 V) 

 

订购信息 

No. Part No.  Package 

1  RFT1150TS TSSOP16  内建散热片 
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功能方块图 
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极限参数 

参数 符号  最大限定范围  单位 

电源电压  VDD  0 ~ 7.0  V 

输入电压（所有脚位）  VIN  −0.4 ~ VDD + 0.4  V 

输出电流（OUT[R‐W]）  IOUT  390  mA 

输出端耐受电压（OUT[R‐W]）  VOUT  −0.3 ~ 17  V 

EN输入频率  fEN  1.0  MHz 

GND脚位电流  IGND  2.0  A 

功耗（于四层之印刷电路板上）  PD  3.27（TSSOP16，Ta = 25 °C）  W 

热阻（Thermal Resistance，于
四层之印刷电路板上） 

Rth(j‐a)  38.2（TSSOP16）  °C/W 

工作温度  Topr  −40 ~ 85  °C 

储存温度  Tstg  −55 ~ 150  °C 

 

 

推荐工作范围 

项目  符号  条件  最小值 标准值  最大值 单位

电源电压  VDD  —  3.3  5.0  5.5  V 

输出端电压（OUT[R‐W]） VOUT 
输出电流关闭  —  —  17  V 

输出电流开启1  1.0  —  0.5 VDD  V 

输出电流  IOUT  OUT[R‐W]  50  —  350  mA 

输入电压（EN） 
VIH 

VDD = 3.3 V ~ 5.5 V 
0.7 VDD  —  VDD 

V 
VIL  0  —  0.3 VDD 

EN输入频率  fEN  —  —  —  1  MHz

 
 
 
 
 

                              

1  注意：功耗受限于封装种类与操作环境温度。 
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直流电气特性（VDD = 5.0 V） 

项目  符号  条件  最小值 标准值  最大值 单位
电源电压  VDD  —  4.5  5.0  5.5  V 

输出端耐受电压  VOUT  OUT[R‐W]  —  —  17  V 

输出端漏电流  ILEAK  VOUT = 17 V  —  —  1  μA 

输入电压 
高电平  VIH 

逻辑准位 
0.7 VDD —  VDD 

V 
低电平  V‐IL  0  —  0.3 VDD

输出电流差异  芯片间  IOSC 
VOUT = 1.0 V 

IOUT = 50 ~ 350mA 
—  5.0  10.0  % 

输出电流之变异 

对输出电压  %/ΔVOUT
REXT = 6004 Ω 
VOUT = 1V ~ 3V 

—  0.1  — 

%/V

对电源电压  %/ΔVDD
REXT = 6004 Ω 

VDD = 4.5V ~ 5.5V 
—  1  — 

电源端电流 

IDD_OFF1 
REXT开路 

OUT[R‐W]  关闭 
—  8.1  9.1 

mA

IDD_OFF2 
REXT = 9713 Ω 
OUT[R‐W]  关闭 

—  15.6  16.6 

IDD_OFF3 
REXT = 6004 Ω 
OUT[R‐W]  关闭 

—  16.1  17.1 

IDD_ON1 
REXT = 9713 Ω 
OUT[R‐W]  开启 

—  13.8  14.8 

IDD_ON1 
REXT = 6004 Ω 
OUT[R‐W]  开启 

—  14.3  15.3 
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动态特性（VDD = 5.0 V） 

项目  符号 测试条件  最小值 标准值  最大值 单位
延迟反应时间 
（低电平至高电平） 

EN[R,G,B,W] ‐to‐ 
OUT[R,G,B,W] 

tpLH  REXT = 4532 Ω
VIH = VDD 
VIL = 0 

VLED = 5.0 V 
RL = 8.5 Ω 
CL = 12 pF 

—  130  — 

ns 

延迟反应时间 
（高电平至低电平） 

EN[R,G,B,W] ‐to‐ 
OUT[R,G,B,W] 

tpHL  —  36  — 

EN脉冲宽度  tw_EN 500  —  — 

电流输出端的爬升时间  tor  —  238  — 

电流输出端的下降时间  tof  —  23  — 

 

 

 

时序波形图 

EN[R,G,B,W]，OUT[R,G,B,W] 
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外接电阻器（调节输出电流） 

四通道的输出恒流值可分别由四外接电阻器设

定；外接电阻器连接于接地端（GND）及REXT接

脚之间。改变外接电阻器之电阻值即可在50mA

到350mA范围内调节输出之恒流值；REXT接脚之

电压（VREXT）为1.2 V。输出之恒流值与外接电阻

器电阻值之关系图表如下： 

 

  REXT
OUT

EXT

V
mA 1215(ChipSkew: 10%)

kΩ
（ ）

（ ）
（ ）

V
I

R
 

 

 

例如，当REXT是  6004Ω时，输出电流为  254 mA；

当REXT是  9713Ω时，输出电流为  152 mA。 

 

 

 

恒流输出 

RFT1150可提供不受负载端供应电压（VLED）影响

的恒流输出，如下图所示。为使恒流表现理想，

使用者在设计时应参考图中各输出电流值（IOUT）

所要求的最小输出电压（VOUT）。 
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过温警示及保护功能 

RFT1150具有过温警示与过温保护功能，于ALM

管脚外接一Pull‐high电阻至电源供应端，使用者

便可以其输出高（H）低（L）电平得知芯片过温

警示讯号。当芯片接面温度低于140°C时，ALM管

脚输出为高电平（H），而一旦芯片接面温度超

过140°C时，ALM管脚输出会自动转换为低电平

（L）代表警示讯号；此时能以手动方式限制输出

电流，使得温度降回140°C以下，ALM管脚输出自

动会再转换为高电平（H）。（示意图情况一） 

若任由芯片接面温度持续上升达到180°C时，则芯

片会自动限流50%，以确保芯片与灯具不致因高

温埙坏。当温度逐渐降低于140°C时，ALM管脚输

出将自动再转换为高电平（H），只要温度持续

降低于120°C时，芯片将会再度开启100%电流输

出。（示意图情况二） 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LED开路侦测功能 

RFT1150内建LED开路侦测的功能，仅需于DET

管脚外接一Pull‐high电阻至电源供应端，即可以

其输出高（H）低（L）电平得知四组恒流输出所

外接的LED是否发生开路异常状况。于LED正常操

作时，DET管脚输出为高电平（H）；当某一输出

电流导通而输出电压小于0.24V时，则判定为LED

开路故障，且DET管脚输出转换为低电平（L）。

使用者可参考以下真值表了解DET管脚输出逻辑

讯号所代表意义。 

 
DET  EN[R]  EN[G]  EN[B]  EN[W]  Status 

H  H  H  H  H  Normal 

H→L  H  L  L  L 
OUT[R] 

LED Open 

H→L L  H  L  L 
OUT[G] 

LED Open 

H→L L  L  H  L 
OUT[B] 

LED Open 

H→L L  L  L  H 
OUT[W] 

LED Open 
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散热功率 

芯片允許的最大散热功率（PD,max）受到封装体种

类与环境温度的影响，其公式为： 

）（
）（）（

）（
)( W/C

CC
W

ajth

aj
max,D 




  

 
 

R

TT
P  

其中Tj为接面温度，Ta为环境温度，Rth(j‐a)为热阻。

PD,max与Ta间 的 关 系 可 以 参 考 下 图 （ 假 设Tj为

150 °C）： 

 

 

芯片操作时的真正功耗（PD,opr）可由下式决定： 

DutyOUTOUTDDDDoprD  VIVIP 4,  

当中Duty是四个通道输出电流的时间对比全部时

间的比例。在设计上必须，保持  PD,opr  <  PD,max，

否则芯片封装的可靠度将出现问题。 

典型应用线路 

(串联应用图) 
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封装外观尺码 

TSSOP16 (173 mil0.65 mm) 
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